Crynujcku nmporpam: Mactep akagemcke cryauje Ousnka

Ha3zus npeamera: Tepmuuke 1 MexaHH4YKe 0COOMHE MaTepHjaja

Hacrasnuk: ['opan lITpban

CraTtyc npeamera: u300pHH

Bbpoj ECIIB: 8

YcaoB: Ousrka KOHICH30BaHE MaTepHje

uwb npeamera
CrHname CaBpeMEeHHX 3Hamba Ha M0JbY TEPMHYKHX ¥ MEXaHUYKHX 0COOMHA MaTepHjaja.

Hcxon npeamera
Hakon oxcimymaHOT 1 HAy9eHOT cajpikaja MpeaMeTa CTyACHT Tpeba 1a Ma pa3BHjeHe:
- Omnmire cocoGHOCTH: CIIOCOOHOCT 3a npaheme CTpyYHE JINTEPAType U MPUIPEME HAyIHHUX CAOMIITEHa, Kao U
CIIOCOOHOCT 32 peaJin3alyjy MojeJUHNX TEXHUYKUX pelleha
- TIpeamerHo-cnenuduyHe CIIOCOOHOCTH: CIIOCOOHOCT 3a M3BODEHE CAMOCTAHUX MEpEHa U €KCIEepUMEHATa y LHJbY
KapaKTepu3allije MaTepujaja 1 I03HaBalke Crenn(UIHOCTH MOjeJUHIX BPCTa MaTeprjaia y KOHICH30BaHOM CTaby U
TPEH/I0BA Y FbUXOBOM MIOHAIIAKY IIPH TEPMUYKOM ¥ MEXaHHIKOM TPETMAHY

Capnp:xaj npeqmera

Teopujcka nacmasa

MakpocCKOIcKe W MHUKPOCKOIICKE KapakTepucTuke Martepujana. CrenuduyHa TOIUIOTa W YTHLA] CTPYKType. Tepmuuka
Jqunaranyja. TorioTHa NpoBOMJBMBOCT. MexaHu3MHu IpoBolema Tortore. depMujeB rac cio0OAHUX eNeKTpOHA. TOIUIOTHU
KaIauTeT elIeKTPOHCKoT raca. Bubpanuje pemerke. @ononn. OnpehuBame koeduIijeHTa TOIIOTHE TPOBOIJBHBOCTH.
Judepernujanno-repMuika aHanmza. JuepeHnujamHo-ckeHupajyha kamopumerpuja. TepMorpaBUMeTpHja U JSpUBALlMOHA
TepMorpasuMeTprja. CuMynTaHa TEpMHUjCKa aHaNK3a. [IuIaToMeTpHjcKa aHaIu3a.

[Nonamame MaTepujasia MOJ yTHIAjeM Hampesama. EnmactuuHe u muactuuHe nedopmanuje. 3are3Ha uspcroha. Cmuname u
Top3noHa aedopmanuja. McnmtuBame uBpcTohe Marepmjana NMPUTHCKOM U CaBHjameM. VcHUTHBame >KWIABOCTH U JIOMA.
Craruuke ¥ AMHAMUAYKE METOJIE 3a HCIIUTUBame TBpohe U MUKpoTBprohe.

Ipakmuuna nacmaea
ExcrniepiuMeHTallHe U padyyHCKe BexOe Koje mparte capiKaje TeOpHjCKe HACTaBe U U3Pajia U MPE3CHTAIlja CEMUHAPCKHUX
pajosa.
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Bpoj yacoBa akTuBHe HacTaBe ‘ Teopujcka HacTaBa: 3 ‘ [pakTnyna HacTaBa: 2

Metoae u3Bohema HacTaBe
IpenaBama (3 yaca HeJICJHHO Y TOKY cemMecTpa), BexkOe (1 yac HeZeJbHO y TOKY cemMecTpa), Ipyru ooy Hactase (1 dac
HEJIeJFHO Y TOKY CEMECTpa eKCIIEPUMEHTATHUX BSXKOH U M3paJie U MPE3CHTAIlM]e CEMIHAPCKOT Pajia).

Ouena 3Hama (MakcumaJjnu 6poj moena 100)

IIpeaucnutHe 06aBe3e HOCHA 3aBpIIHU HCTIUT [I0CHA
AKTUBHOCT y TOKY IIpeAaBama MUCMEHH UCITHT
MpaKTHYHA HACTaBa 5 YCMEHH HCIIT 70

KOJNOKBHjyM-u |

CEeMHHap-U 25




